Mozliwos$¢ dofinansowania

Szkolenie Apple iPhone PRO - technika 4 000,00 PLN brutto
lutowania procesoréw w telefonach 4000,00 PLN  netto
Serwisi&h iPhone, odzysk danych 250,00 PLN brutto/h

Numer ustugi 2025/09/12/137794/3004524

250,00 PLN netto/h

SERWIS24tUKASZ @ Skarzysko Koscielne / stacjonarna

WARSZAWA
YKk Kkkk 50/5 (@ qgh

43 oceny £ 03.02.2026 do 04.02.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Grupa docelowa ustugi

Minimalna liczba uczestnikéw
Maksymalna liczba uczestnikow
Data zakonczenia rekrutacji
Forma prowadzenia ustugi
Liczba godzin ustugi

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Cel

Cel edukacyjny

& Ustuga szkoleniowa

Techniczne / Elektronika i elektrotechnika

Szkolenie przeznaczone dla oséb majacych doswiadczenie (w celu
zwiekszenia wiedzy) w serwisowaniu tego typu urzadzen. Szkolenia sg
dopasowywane indywidualnie dla Kursantdw, istnieje wiec mozliwo$é
"personalizacji" i modyfikacji harmonogramu pod konkretne oczekiwania.

27-01-2026

stacjonarna

16

Standard Ustugi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Celem szkolenia jest nabycie specjalistycznej wiedzy oraz zaawansowanych umiejetnosci z zakresu reballingu i wymiany
procesoréw A10-A15 w urzadzeniach Apple, frezowania i wymiany pamieci RAM, a takze bezpiecznego
przeprowadzania procesu SWAP ptyt RF i CORE, zgodnie z normami serwisowymi i zasadami BHP.

Efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiggniecia i Metody walidacji



Efekty uczenia sie

Uczestnik poprawnie konfiguruje i
obstuguje podstawowe wyposazenie
stanowiska serwisowego, w tym stacje
lutownicza i mikroskop.

Uczestnik definiuje zasady BHP
obowigzujace przy pracy z elektronika i
sprzetem serwisowym.

Uczestnik zna budowe i funkcje
procesoréw Apple A10-A15 oraz zasade
dziatania potaczen BGA.

Uczestnik bezpiecznie usuwa procesor
z ptyty gtéwnej i przygotowuje go do
reballingu.

Wykonuje raballing CPU.

Kryteria weryfikacji

Uczestnik uruchamia i obstuguje
poprawnie urzadzenia serwisowe -
stacje lutownicza i mikroskop.

Uczestnik wskazuje najwazniejsze
zagrozenia (np. ESD, wysoka
temperatura).

Stosuje odziez i zabezpieczenia zgodnie
z instrukcja (opaska antystatyczna,
wentylacja).

Uczestnik przestrzega zasad
bezpiecznego uzytkowania narzedzi.

Omawia funkcje CPU i technologie BGA.

Wskazuje na schemacie rozmieszczenie
kulek lutowniczych i wyjasnia ich
znaczenie.

Prawidtowo uzywa stacji lutowniczej do
usuwania CPU.

Czysci powierzchnie CPU i plyty z
resztek cyny bez uszkodzenia padow.

Wykonuje reballing z uzyciem szablonu
i pasty lutowniczej.

Poprawnie montuje CPU na ptycie przy
uzyciu technologii reflow.

Metoda walidacji

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Wywiad swobodny

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny



Efekty uczenia sie Kryteria weryfikacji Metoda walidacji

Obserwacja w warunkach

Demontuje bezpiecznie uszkodzong symulowanych

ptyte RF.
Wywiad swobodny
Wykonuje SWAP ptlyty RF.

Obserwacja w warunkach
Montuje nowg ptyte RF z uzyciem symulowanych
odpowiednich parametrow

lutowniczych.
Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach

Demontuje ptyte CORE z zachowaniem symulowanych

ciagtosci warstw.

Wywiad swobodny
Wykonuje SWAP ptyty CORE z CPU i
NAND.
Obserwacja w warunkach
Wlutowuje nowa ptyte CORE, CPU i symulowanych
NAND zgodnie z procedurg serwisowa.
Wywiad swobodny
Kwalifikacje
Kompetencje

Ustuga prowadzi do nabycia kompetenciji.

Warunki uznania kompetenciji
Pytanie 1. Czy dokument potwierdzajgcy uzyskanie kompetencji zawiera opis efektéw uczenia sie?
TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, ze walidacja zostata przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach
uczenia sie kryteria ich weryfikac;ji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwigzan zapewniajacych rozdzielenie proceséw ksztatcenia i
szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Szkolenie stacjonarne odbywa sie w grupach maksymalnie 4-osobowych, kazda osoba ma do dyspozycji w petni wyposazone stanowisko
serwisowe. Ustuga realizowana w godzinach zegarowych (16h). Przerwy wliczone w czas ustugi.

I. Wprowadzenie do stanowiska pracy (1h: 0,5h wyktad, 0,5h warsztat)



1. Konfiguracja sprzetu serwisowego:

- Ustawianie i kalibracja stacji lutowniczych.

- Przygotowanie mikroskopu do pracy.

2. Zasady BHP:

- Przeglad zasad bezpieczenstwa obowigzujacych podczas szkolenia.
- Techniki bezpiecznej pracy na stanowisku serwisowym.

Il. Reballing CPU (A10-A15) (6,5h: 2h wyktad, 4,5h warsztat)

1. Wprowadzenie do architektury i funkcji procesoréw A10-A15. Oméwienie technologii BGA (Ball Grid Array) stosowanej w procesorach
Apple.

2. Przygotowanie do reballingu:

- Bezpieczne usuwanie procesora z ptyty gtéwne;j.

- Czyszczenie procesora i ptyty gtéwnej z resztek lutowia.

Przerwa obiadowa (0,5h)

3. Reballing procesoréw A10-A15:

- Techniki naktadania nowych kulek lutowniczych na procesor.

- Lutowanie i montaz procesora na ptycie gtéwnej za pomoca technologii reflow.
- Praktyczne ¢wiczenia: reballing procesoréw A10-A15 krok po kroku.
lll. SWAP CPU RAM (3,5h: 0,5h wyktad, 3h warsztat)

1. Wprowadzenie do frezowania pamieci RAM

2. Przygotowanie stanowiska do frezowania:

- Konfiguracja i kalibracja frezarki CNC.

- Zasady BHP i ochrona przed ESD (elektrostatycznym wytadowaniem).
3. Proces frezowania pamieci RAM:

- Techniki precyzyjnego frezowania pamieci RAM.

- Praktyczne ¢wiczenia: frezowanie pamieci RAM krok po kroku.
Przerwa obiadowa (0,5h)

IV. SWAP ptyty RF i SWAP ptyty CORE (3h: 0,5 wyklad, 2,5h warsztat)
1. Wprowadzenie do ptyt RF i ptyt CORE - oméwienie funkcji i znaczenia.
2. Diagnostyka usterek RF/CORE.

3. SWAP ptyty RF:

- Techniki bezpiecznego usuwania uszkodzonej ptyty RF

- Lutowanie i montaz nowej ptyty RF

4. SWAP plyty CORE:

- Techniki demontazu starej ptyty CORE

- Montaz i lutowanie nowej ptyty z CPU i NAND.

V. Walidacja. Certyfikacja: Uczestnicy otrzymuja certyfikat potwierdzajacy ukorczenie szkolenia. (1h)



Harmonogram

Liczba przedmiotéw/zajec: 8

Przedmiot / temat
L Prowadzacy
zajeé

Wprowadzenie

do stanowiska

pracy —

konfiguracja

sprzetu tukasz
serwisowego, Warszawa
zapoznanie z

niezbednymi

narzedziami.

Zasady BHP i

ochrony ESD.

Wprowadzenie
do architektury i
funkcji
procesoréw A10-
A15. Oméwienie
technologii BGA
(Ball Grid Array)
stosowanej w

tukasz
Warszawa

procesorach
Apple.
Przygotowanie
do reballingu

Przerwa tukasz
obiadowa Warszawa

Reballing
procesoréw A10-
A15

tukasz
Warszawa

SWAP CPU tukasz

RAM Warszawa
Przerwa tukasz
obiadowa Warszawa
SWAP pt

piyty tukasz
RF i SWAP ptyty

Warszawa
CORE

Walidacja i
certyfikacja

Data realizacji
zajec

03-02-2026

03-02-2026

03-02-2026

03-02-2026

04-02-2026

04-02-2026

04-02-2026

04-02-2026

Godzina
rozpoczecia

09:00

10:00

13:00

13:30

09:00

12:30

13:00

16:00

Godzina
zakonczenia

10:00

13:00

13:30

17:00

12:30

13:00

16:00

17:00

Liczba godzin

01:00

03:00

00:30

03:30

03:30

00:30

03:00

01:00



Cennik

Cennik
Rodzaj ceny Cena
Koszt przypadajacy na 1 uczestnika brutto 4 000,00 PLN
Koszt przypadajacy na 1 uczestnika netto 4 000,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto 250,00 PLN
Koszt osobogodziny netto 250,00 PLN
Prowadzacy

Liczba prowadzacych: 1

1z1

o tukasz Warszawa

‘ . Tworca Serwis24, Trener z 15-letnim doswiadczeniu w naprawach ptyt gtéwnych iPhone. Kurs
specjalisty IPC-7711/IPC-77210oraz certyfikat CompTIA GreenlT. Biezace i stale podnoszone
doswiadczenie zawodowe, stata praktyka.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiatach dla uczestnikow ustugi

Po zakoriczonym szkoleniu uczestnicy otrzymujg materiaty w formie skryptu dotyczace catosci przekazywanej wiedzy.

Adres

ul. Koscielna 32A
26-115 Skarzysko Koscielne

woj. Swietokrzyskie

Udogodnienia w miejscu realizacji ustugi
e Klimatyzacja
o Wi

e Laboratorium komputerowe



Kontakt

ﬁ E-mail agnieszka.warszawa@serwis24.org

Telefon (+48) 780 014 330

Agnieszka Warszwa



